機械與電腦輔助工程系
教師升等論文發表注意
有更改日期至2/6

Next-Generation High-Density PCB Development by Fan-Out RDL Technology
[bookmark: _GoBack]發表人：施孟鎧  助理教授 (申請升等副教授)
時  間：112年2月6日（一）上午11：00~11：15 
地  點：機械工程館2樓 本系會議室
～ 歡迎蒞臨指導 ～
